
 

 

109 年電路板製程工程師能力鑑定教師研習課程 
一、 課程時間：109 年 07 月 22 日(星期三)～109 年 07 月 24 日(星期五) 
二、 課程地點：國立高雄科技大學 
三、 參與對象：全國技職校院教師 25 人 
四、 主辦單位：教育部促進產學連結合作育才平臺-國立臺灣科技大學執行辦公室 
五、 協辦單位：國立高雄科技大學產學營運處 
六、 課程目標： 

(一) 推動技職校院電路板製程工程師能力鑑定種子師資。 
(二) 協助規劃教師認知鑑定內容，進而返校輔導學生參與認證，提升電路板製程專業教

學能量。 
(三) 透過產業案例分享，提升實務經驗並反饋教學。 

七、 報名方式：本研習課程採線上報名，報名時間至 109 年 7 月 6 日截止。 
報名網址：https://forms.gle/Lc3KhegpV789r3Y88 

八、 聯絡方式：林意婕管理師 02-2733-3141#5203，E-mail：boa830920@mail.ntust.edu.tw 
九、 課程內容： 

十、 注意事項： 
(一) 參加研習之教師需全程參與，始可發研習證書。 
(二) 研習期間恕無法補助學員之交通及住宿費用。若有住宿需求之學員需自行安排，

主辦單位僅協助提供推薦飯店名單。 
(三) 本研習課程因不可抗拒之特殊原因無法執行時，主辦單位有權取消及 調整，如有

未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、變更研習課程內容 細節之權利。 
(四) 因名額有限，若報名人數過多或資格不符，主辦單位保有篩選報名人員之權利，

報名成功後將以信件通知。 

日期 時間 課程內容 講師 

7/22(三) 

8:30-9:00 報到 
9:00-12:00 學科課程(Ⅰ) 

電路板產業概論 TPCA 姜耀時顧問 
12:00-13:00 午休 
13:00-14:30 1.軟板與硬板差異點 

2.生產製程的方向 
嘉聯益科技股份有限公司 

詹偉智經理 
14:30-15:00 休息時間 
15:00-16:30 3.軟板目前技術 

4.軟板產品應用 
嘉聯益科技股份有限公司 

詹偉智經理 
16:30-17:00 Q&A 

17:00 賦歸 

7/23(四) 

8:30-9:00 報到 
9:00-12:00 學科課程(Ⅱ) 

電路板製造概論 TPCA 姜耀時顧問 
12:00-13:00 午休 
13:00-14:30 軟性基板材料的現況與發展趨

勢 
資深企業講師 

台虹 洪啟盛 副處長 
14:30-15:00 休息時間 
15:00-16:30 高頻軟性電路板材料技術 資深企業講師 

達邁 金進興 副總經理 
16:30-17:00 Q&A 

17:00 賦歸 

7/24(五) 

8:30-9:00 報到 

9:00-12:00 電路板製造及切片分析實務術
科實作 TPCA 張靖霖顧問 

12:00-13:00 午休 
13:00-17:00 電路板製造及切片分析實務術

科實作示範 TPCA 張靖霖顧問 
17:00 賦歸 
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